	中国国际高新技术成果交易会组委会办公室文件

	


	
“全球投融资供需对接会”融资方回执表


	企业名称
	

	企业地址
	

	姓名
	
	职务
	

	移动电话
	
	E-MAIL
	

	所属行业
	例：智能制造
	展位号
	10号馆10F068

	业务范围
	例：机电产品研发、销售;人工智能、物联网、网络技术开发;物联网网络、通讯工程、计算机网络工程设计及施工(凭资质证书经营)机电技术、信息技术咨询;计算机技术开发、技术服务 ……

	需要融资项目
	（请详填您需要融资项目）


	预计融资金额
（单位：元）
	元

	意向接洽投资方
	
	服从大会匹配企业
	是□
否□

	企业意见
	签字（盖章）：         
                      
日期：         
   


[bookmark: _GoBack][image: C:/Users/EDY/Desktop/28届高交会/企业微信二维码-吴嘉倩.png企业微信二维码-吴嘉倩]立即咨询对接会

第二十八届高交会组委会办公室：吴嘉倩
电话：133 3294 8874（微信同号）                            
邮箱：wjq@zhenweiexpo.com
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